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太陽ホールディングス株式会社

【太陽インキ製造】

第52回国際電子回路産業展

「JPCA Show 2023」出展のお知らせ

太陽ホールディングス株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤 英志、証券コード：4626、
以下「太陽ホールディングス」) の子会社である太陽インキ製造株式会社(本社：埼玉県比企郡嵐山町、代
表取締役社長：峰岸 昌司)は、2023年5月31日（水）～ 6月2日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、
国内外の基板、材料、装置、部品などを展示する第52回国際電子回路産業展「JPCA Show 2023」に出展
いたします。

太陽ホールディングス設立70周年を迎える今年は、「70周年 ‐感謝、そして想像を超える未来を共に‐」
をテーマに、生活を豊かにする電子機器からロケットをはじめとした宇宙産業の発展にまで貢献してきた当
社グループの“無限の可能性”を体現したデザインをブースに施しています。
ブース内では、第19回JPCA賞（アワード）を受賞した次世代半導体パッケージの再配線層に適した新し

い感光性絶縁フィルム「低ロス感光性層間絶縁フィルム」をはじめ、電気自動車向けの高放熱・高信頼性製
品や再生可能エネルギー向けの高回路厚対応製品、スマートフォン向けの高密度配線対応製品などの今後市
場ニーズが高まる、新しい時代を切り拓く最先端技術の発展に貢献する各種製品をご紹介します。

【第19回JPCA賞（アワード）受賞製品について】
製品名：「低ロス感光性層間絶縁フィルム」

【製品概要】

IoT・AI・仮想空間等の社会への浸透に伴い、情報処理量が急増し、それに応えるべく次世代半導体パッケージでは高密
度化のニーズが高まっております。高密度化のためには、パッケージを構成する再配線層の性能向上が必須であり、本製品は
当該ニーズに対応し、これまでの再配線層の欠点である電気特性、微細化対応、反り、工程複雑性を抜本的に改善する
新しいタイプのフィルム材料です。

〈低ロス感光性層間絶縁フィルム〉 〈実機した基板の外観図〉 〈拡大した再配線層〉
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〈関連情報：設立70周年ロゴマークを制作〉
設立70周年を記念して周年ロゴマークを制作しました。周年ロゴマークは、当社グループを構成する５つの事業を
表現しています。周年ロゴマークは5月31日（水）より広報および宣伝活動等で随時、使用します。

■「JPCA Show 2023」 開催概要

：2023年5月31日（水）～ 6月2日（金）10時～17時
：東京ビッグサイト 東6ホール
： 6B-03
： https://www.jpcashow.com/show2023/index.html
： https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/jpca2023/jp/jpca/details/QvZy0EbtAbc
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